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2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变
动幅度(%)

营业收入 1,378,372,649.52 33.16

归属于上市公司股东的净利润 127,546,238.12 319.05

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润 117,775,850.93 394.22

经营活动产生的现金流量净额 297,491,433.44 1,069.25

基本每股收益（元/股） 0.30 328.57

稀释每股收益（元/股） 0.30 328.57

加权平均净资产收益率（%） 2.30 增加 1.68个百分点

研发投入合计 328,471,312.14 16.28

研发投入占营业收入的比例（%） 23.83 减少 3.46个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
变动幅度(%)

总资产 6,639,296,912.72 6,356,060,784.25 4.46

归属于上市公司股东的所有者权益 5,639,469,569.19 5,450,425,117.79 3.47

公司持续开拓新增市场，加大新产品上市力度，销售规模持续扩大。 自去年二季度以来，已连续 4
个季度营收规模达到历史同期最高或者次高水平， 公司经营逐步摆脱行业下行周期的影响并开启新
一轮增长。

2024 年第一季度，公司营收和净利润保持了较高速度的增长（营收同比增长 33.16%，归属于母公
司所有者的净利润同比增长 319.05%）。 公司多元化产品策略成果显著，多产品系列齐头并进，市场份
额稳步提升。 其中 T系列芯片不断完成主流生态系统认证，2024 年第一季度销售收入同比增长超过
100%。

公司高度重视研发投入，在行业下行周期，公司逆周期高强度研发投入产生的效果逐步显现。 近
期公司首颗 6nm商用芯片流片成功。 Wi-Fi新产品流片成功（三模组合 Wi-Fi 6 + BT 5.4 + 802.15.4，
支持 Thread/Zigbee，可赋予终端产品 Matter控制器、IoT网关等应用）。 8k芯片已顺利通过运营商招标
认证测试，即将在国内运营商市场批量商用。

2024 年第一季度， 公司研发人员相较 2023 年同期增加 116 人，2024 年第一季度发生研发费用
3.28亿元，相较 2023 年同期增加 0.46亿元。 2024 年第一季度因股权激励确认的股份支付费用 0.37 亿
元，对归属于母公司所有者的净利润的影响 0.41 亿元（已考虑相关税费影响）。剔除上述股份支付费用
影响后，2024 年第一季度归属于母公司所有者的净利润 1.69亿元。

随着全球宏观经济企稳以及消费电子市场的逐步复苏，并伴随公司新增市场的持续开拓、新产品
不断上市商用，公司经营还将继续保持增长。 公司预期 2024 年第二季度及 2024 年全年营收将同比进
一步增长，具体业绩存在一定不确定性。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 本期金额 说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符
合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影
响的政府补助除外

2,196,036.70

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企
业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处
置金融资产和金融负债产生的损益

8,269,751.17

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益

对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

非货币性资产交换损益

债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用， 如安置职
工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公
允价值变动产生的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益

交易价格显失公允的交易产生的收益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -245,884.16

其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,370.67 进项税加计抵减和稳岗补贴等

减：所得税影响额 462,887.19

少数股东权益影响额（税后）

合计 9,770,387.19

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号———非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的， 以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号———非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

营业收入 33.16

主要系报告期公司持续开拓新增市场，销售规
模进一步扩大所致。

归属于上市公司股东的净利润 319.05

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润 394.22

经营活动产生的现金流量净额 1,069.25 主要系报告期销售收款增加所致。

基本每股收益（元/股） 328.57 主要系报告期归属于上市公司股东的净利润
增加所致。稀释每股收益（元/股） 328.57

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数 10,976 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称 股东性质 持股数量 持股比例
(%)

持有有限售
条件股份数
量

包含转融通借
出股份的限售
股份数量

质押、标记或冻结情况

股份状态 数量

Amlogic（Hong Kong） Limited 境外法人 121,350,840 29.01 0 0 无 0

TCL 王牌电器（惠州）有限公
司

境内非国有
法人 20,555,950 4.91 0 0 无 0

招商银行股份有限公司－华夏
上证科创板 50 成份交易型开
放式指数证券投资基金

其他 19,332,542 4.62 0 0 无 0

招商银行股份有限公司－兴全
合润混合型证券投资基金 其他 17,669,408 4.22 0 0 无 0

中国工商银行股份有限公司－
易方达上证科创板 50 成份交
易型开放式指数证券投资基
金

其他 11,967,454 2.86 0 0 无 0

华域汽车系统（上海）有限公
司 国有法人 11,350,124 2.71 0 0 无 0

香港中央结算有限公司 其他 10,469,841 2.50 0 0 无 0

招商银行股份有限公司－兴全
合宜灵活配置混合型证券投
资基金（LOF）

其他 9,203,388 2.20 0 0 无 0

中国建设银行股份有限公司－
华夏国证半导体芯片交易型
开放式指数证券投资基金

其他 7,114,726 1.70 0 0 无 0

中国光大银行股份有限公司－
兴全商业模式优选混合型证
券投资基金（LOF）

其他 4,802,974 1.15 0 0 无 0

前 10名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量

股份种类 数量

Amlogic（Hong Kong） Limited 121,350,840 人民币普通股 121,350,840

TCL王牌电器（惠州）有限公司 20,555,950 人民币普通股 20,555,950

招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50
成份交易型开放式指数证券投资基金 19,332,542 人民币普通股 19,332,542

招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券
投资基金 17,669,408 人民币普通股 17,669,408

中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创
板 50成份交易型开放式指数证券投资基金 11,967,454 人民币普通股 11,967,454

华域汽车系统（上海）有限公司 11,350,124 人民币普通股 11,350,124

香港中央结算有限公司 10,469,841 人民币普通股 10,469,841

招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混
合型证券投资基金（LOF） 9,203,388 人民币普通股 9,203,388

中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体
芯片交易型开放式指数证券投资基金 7,114,726 人民币普通股 7,114,726

中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优
选混合型证券投资基金（LOF） 4,802,974 人民币普通股 4,802,974

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东 Amlogic（Hong Kong）Limited与其他股东无关联关系或一致行动关
系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融
券及转融通业务情况说明（如有）

上述 A股股东不存在参与融资融券的情况。 此外，上述 A股股东参与转融通业务
情况如下表所示。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用

单位:股
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称（全称）
期初普通账户、 信用账
户持股

期初转融通出借股份且尚
未归还

期末普通账户、 信用账户
持股

期末转融通出借股份且尚
未归还

数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%）
招商银行股份有限公司－
华夏上证科创板 50 成份
交易型开放式指数证券投
资基金

18,564,106 4.46 1,076,000 0.26 19,332,542 4.62 439,600 0.11

中国工商银行股份有限公
司－易方达上证科创板 50
成份交易型开放式指数证
券投资基金

9,271,935 2.23 193,200 0.05 11,967,454 2.86 64,100 0.02

中国建设银行股份有限公
司－华夏国证半导体芯片
交易型开放式指数证券投
资基金

7,438,946 1.79 152,500 0.04 7,114,726 1.70 105,800 0.03

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2024 年 3 月 31 日
编制单位:晶晨半导体(上海)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目 2024年 3月 31日 2023年 12月 31日

流动资产：

货币资金 3,057,662,265.56 2,506,951,127.95

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 703,957,309.32 974,837,099.74

衍生金融资产

应收票据

应收账款 224,297,604.91 218,028,597.94

应收款项融资

预付款项 9,077,236.07 6,024,871.20

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 45,799,901.42 26,678,330.14

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 1,230,384,179.01 1,244,553,356.80

其中：数据资源

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产 150,635,072.68 148,778,090.80

其他流动资产 18,609,159.54 21,669,058.80

流动资产合计 5,440,422,728.51 5,147,520,533.37

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款 6,357,004.33 6,796,915.15

长期股权投资 81,702,704.41 81,702,704.41

其他权益工具投资

其他非流动金融资产 298,198,902.89 303,756,545.92

投资性房地产

固定资产 256,432,963.98 262,768,275.68

在建工程 89,886,997.91 89,886,997.91

生产性生物资产

油气资产

使用权资产 32,893,757.61 36,565,943.99

无形资产 95,416,679.86 118,455,402.45

其中：数据资源

开发支出

其中：数据资源

商誉

长期待摊费用 248,773,773.28 217,873,492.50

递延所得税资产 75,248,040.01 76,006,989.16

其他非流动资产 13,963,359.93 14,726,983.71

非流动资产合计 1,198,874,184.21 1,208,540,250.88

资产总计 6,639,296,912.72 6,356,060,784.25

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 548,088,033.82 357,538,786.73

预收款项

合同负债 115,952,397.61 55,252,717.41

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 103,324,691.33 185,372,123.45

应交税费 20,206,964.85 44,758,207.58

其他应付款 37,142,759.71 34,553,463.73

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 35,507,299.31 60,206,009.54

其他流动负债 50,407,321.12 61,829,961.51

流动负债合计 910,629,467.75 799,511,269.95

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债 23,608,475.83 26,445,800.59

长期应付款 8,600,210.97

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 30,507,074.58 32,421,891.54

递延所得税负债 22,586.31 24,237.72

其他非流动负债

非流动负债合计 54,138,136.72 67,492,140.82

负债合计 964,767,604.47 867,003,410.77

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 418,326,368.00 416,393,968.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 2,780,352,206.42 2,721,969,424.38

减：库存股

其他综合收益 -3,993,612.58 -5,176,643.82

专项储备

盈余公积 208,196,984.00 208,196,984.00

一般风险准备

未分配利润 2,236,587,623.35 2,109,041,385.23

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 5,639,469,569.19 5,450,425,117.79

少数股东权益 35,059,739.06 38,632,255.69

所有者权益（或股东权益）合计 5,674,529,308.25 5,489,057,373.48

负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,639,296,912.72 6,356,060,784.25

公司负责人：John Zhong 主管会计工作负责人：高静薇 会计机构负责人：高静薇

合并利润表
2024 年 1—3 月
编制单位：晶晨半导体(上海)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目 2024年第一季度 2023年第一季度

一、营业总收入 1,378,372,649.52 1,035,149,855.80

其中：营业收入 1,378,372,649.52 1,035,149,855.80

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,259,913,219.90 985,013,292.60

其中：营业成本 906,672,617.95 648,055,505.19

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 4,074,418.21 1,625,784.87

销售费用 21,295,718.88 15,382,258.54

管理费用 35,536,518.60 31,921,847.10

研发费用 328,471,312.14 282,475,546.21

财务费用 -36,137,365.88 5,552,350.69

其中：利息费用 362,936.60 474,667.33

利息收入 28,223,702.13 15,794,312.46

加：其他收益 3,426,335.74 3,686,161.22

投资收益（损失以“-”号填列） 6,433,336.65 5,307,219.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,836,414.52 -1,512,397.46

信用减值损失（损失以“-”号填列） -351,733.02 -69,648.74

资产减值损失（损失以“-”号填列） -717,239.74 -31,325,046.49

资产处置收益（损失以“-”号填列） - -

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 129,086,543.77 26,222,850.91

加：营业外收入 24,000.67 8,426,858.65

减：营业外支出 269,884.83 6,773,067.42

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 128,840,659.61 27,876,642.14

减：所得税费用 1,289,122.96 -2,562,751.87

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 127,551,536.65 30,439,394.01

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 127,551,536.65 30,439,394.01

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 127,546,238.12 30,437,312.40

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 5,298.53 2,081.61

六、其他综合收益的税后净额 1,183,031.24 -6,852,916.42

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,183,031.24 -6,852,916.42

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益 1,183,031.24 -6,852,916.42

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 1,183,031.24 -6,852,916.42

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 128,734,567.89 23,586,477.59

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 128,729,269.36 23,584,395.98

（二）归属于少数股东的综合收益总额 5,298.53 2,081.61

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.30 0.07

（二）稀释每股收益(元/股) 0.30 0.07

公司负责人：John Zhong 主管会计工作负责人：高静薇 会计机构负责人：高静薇
合并现金流量表
2024 年 1—3 月
编制单位：晶晨半导体(上海)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2024年第一季度 2023年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,445,958,386.70 1,015,260,762.28

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 97,152,204.02 72,878,108.26

收到其他与经营活动有关的现金 16,837,114.34 16,436,012.93

经营活动现金流入小计 1,559,947,705.06 1,104,574,883.47

购买商品、接受劳务支付的现金 791,376,665.78 699,087,830.06

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 369,595,395.56 321,733,187.13

支付的各项税费 27,477,331.62 14,082,043.34

支付其他与经营活动有关的现金 74,006,878.66 44,228,877.28

经营活动现金流出小计 1,262,456,271.62 1,079,131,937.81

经营活动产生的现金流量净额 297,491,433.44 25,442,945.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,507,283,059.83 1,508,207,560.34

取得投资收益收到的现金 18,695,728.99 16,676,315.02

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 200.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 66,860,160.00

投资活动现金流入小计 1,525,978,788.82 1,591,744,235.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 73,019,927.49 73,999,564.66

投资支付的现金 1,295,450,529.95 1,355,097,379.33

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 74,871,692.80

投资活动现金流出小计 1,368,470,457.44 1,503,968,636.79

投资活动产生的现金流量净额 157,508,331.38 87,775,598.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 23,565,745.62 34,961,048.09

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 23,565,745.62 34,961,048.09

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 247,815.15

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 8,055,763.12 3,335,828.78

筹资活动现金流出小计 8,303,578.27 3,335,828.78

筹资活动产生的现金流量净额 15,262,167.35 31,625,219.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -892,810.89 -9,218,557.80

五、现金及现金等价物净增加额 469,369,121.28 135,625,205.74

加：期初现金及现金等价物余额 780,813,914.66 1,129,525,373.89

六、期末现金及现金等价物余额 1,250,183,035.94 1,265,150,579.63

公司负责人：John Zhong 主管会计工作负责人：高静薇 会计机构负责人：高静薇
2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29日

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-019

晶晨半导体（上海）股份有限公司关于参加
2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会
暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00
● 会议召开方式：线上文字互动
● 线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 投资者可于 2024 年 5 月 10日（星期五）16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问

题提前提供给公司。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 12 日发布公司 2023 年年

度报告，于 2024 年 4 月 30日发布公司 2024 年第一季度报告。 为便于广大投资者更全面深入地了解
公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况等情况，公司参与了由上海证券交易所主办的
2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录上
海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

一、说明会类型
本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、

财务状况等情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题
进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00
（二）会议召开方式：线上文字互动
（三）线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
三、 参加人员
董事、董事会秘书：余莉女士
财务总监：高静薇女士
（如有特殊情况，参会人员将进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心

（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 5 月 10日（星期五）16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的

问题提前提供给公司。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式及咨询办法
联系人：公司证券事务部
电话：021-38165066
邮箱：IR@amlogic.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业

绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30日
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